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DISPOSITiF ET PROCEDE DE FORMATION D'UN DISPOSITIF PRESENTANT UNE CAVITE A ATMOSPHERE 
CONTROLEE. 



@) DIsposltif comprenant un support (1 00) et au molns un 
capot (1 04) susceptible d'etre scell§ au support pour former 
avec le support au moins une cavity (114) ^ atmosphere 
contr6!6e autour d'au moins un composant (102). Confer- 
moment k i'invention, au moins Tun des capot et support est 
equips d'au moins une cale (1 1 0) de mat^riau fusible et d'un 
cordon d'6tanch6it6 (112) form6 autour du composant, et 
avant scellement, la cale de mat6riau fusible prSsente une 
^paisseur suffisante pour empdcher que le cordon d'6tan- 
ch6it6 (1 12) ne vienne en contact k la fois avec le capot et 
. le support lorsque ceux-cl sont assembles. 

Application notamment ^ I'encapsulation de compo- 
sants ^lectroniques, mteaniques ou electromagn^tlques. 



106 a lOaa 11 



110 




10«b 100b 




lllllllllllllllll 



SDOCID: <FR 2780200A1 J_> 



2780200 



DISPOSITIF ET PROCEDE DE POFMMIOH D'OM DISPOSITIP 
PRESENTANT UNE CAVITE A ATMOSPHERE CONTROLBE 

• . .. s- .. ' . , ■ . . 

Domaine technique 
5 - La pr6sente invention cortcerne un proc6d6 

d' encapsulation de composants et de formation d'un 
dispositif pr6sentant un ou plusieurs composants 
mSnagfes dans une ou plusieurs cavit6s h atmosphere 

contrdlfee. • 
10 . On entend par cavit6 k atmosphere contr61ee 

aussi' bien une cavite dans laquelle on a 6tabli un vide 
qu'une cavit6 contenant un gaz de composition et/ou de 
pression contr61ee. 

Une telle cavit6, d^finie par exemple par un 
15 capot reports sur un substrat, permet de loger des 
compbsants sensibles tels que des composants 
61ectrdniques, elect ro-optiques ou des composants de 
micrOf-m6canique . 

En particulier, 1' invention trouve des 
20 applications pour 1 ' encapsulation hermetique de puces 
eiectroniques, de capteurs de pression ou 
d' acceleration, ou encore de capteurs 

electromagnet iques tels que des capteurs bolometriques , 

25 Etat de la technique anterieure 

C ; On connait differentes techniques permettant de 
sceliSr un capot sur un support. On peut citer par 
exemple les techniques de scellement par verre, de 
scellement de type metal sur metal ou encore de 

30 scellement anodique. Au sujet de ces techniques, bien 
connues en soi, on peut se reporter aux documents (1) , 
(2) et (3) dont les references sont precisees a la fin 
de la.presente description. 
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La mise en oeuvre du scellement d'un capot sur 
un support en vue de former une cavit6 g atmosphere 
eontr616e est d6crite en reference aux figures 14 4. 

One premiere operation, illustr§e ,k la figure 
1, consiste k positionner un capot 10 sur un support 
12, tel qu'un substrat/ dans une r6gion comportant un 
composant 14. 

On observe que le capot 10 present e une 
depression 16, tourn6e vers le support 12 et destinee k 
loger le composant 14. La depression 16 est entour6e 
par une bordure 18. 

Un cordon d'etancheite 20, en un materiau 
approprie tel qu'un materiau fusible est dispose a la 
surface du support 12, de fagon 4 entourer le composant 
14 et de fagon a correspondre a la forme de la bordure 
18 du capot 10. 

Le positionnement mutuel du capot 10 et du 
support 12 est realise par des moyens d'alignement 
repr6sent6s tr^s schematiquement avec la reference 22, 
Ces moyens permettent de faire colncider la depression 
16 du capot avec le composant 14 et de disposer la 
bordure 18 en face du cordon d'etanchSite 20. 

La figure 1 montre que 1 'ensemble des pieces a 
assembler, de meme que les moyens d Valignement, sont 
disposes dans une enceinte 24 dans laquelle on etablit 
1' atmosphere contr616e souhaitee. 

L'etape de scellement proprement dite, 
effectuee apres le positionnement du capot, est 
illustr6e a la figure 2. 

Comme le montre une fleche, le capot 10 est 
applique sur le support de telle fagon que le cordon 
d'etancheite relie de fagon etanche la bordure 18 k la 
surface superieure du substrat 12. 
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Eventuellement, lorsque le cordon est en un 
matferiau fusible, !• ensemble du support et du capot 
peut Stre port6 a une temperature suf f isante pour f aire 
fondre le mat6riau fusible. 
5 Le chauffage du capot et du support, qui a 

tou jours lieu dans 1' enceinte 24 a atmosphere 
contr616e,: est mis en oeuvre, par exemple, au moyen 
d'une sole chauffante 28 sur laquelle repose le support 
12. 

10 La figure 3 montre A titre d'exemple un support 

12 sur lequel sont reportes trois capots 10a, 10b, 10c. 

La r6f6rence 10a dSsigne un premier capot d^jk 
scelle sur le support 12. La reference 10b designe un 
deuxieme capot appliqu4i contre le support 2, en phase 

15 de scellement. 

Enfin, un troisieme capot 10c qui n'est pas 
encore appliqu6 sur le support est positionne au-dessus 
d'un composant 14. 

On constate que le positionnement des capots et 

20 leur scellement a lieu de f agon successive. De plus, 
comme dans I'exemple de la figure 1, les moyens 22 
d'alignement des capots, bien que volumineux et 
encombrants, doivent etre loges dans 1' enceinte 24 a 
atmosphere controlee. 

25. Le precede decrit en reference a la figure 3 

pose done des problemes de logement des moyens 
d'alignement et s ' avere peu adapte a la mise en place 
d'un nombre important de capots sur un support. 

II convient de preciser qu'il n'est pas 

30 possible avec I'equipement de la figure 3 d' aligner et 
de deposer sur le support 1' ensemble des capots hors de 
1' enceinte 24, et de realiser ensuite 1' operation de 
scellement ou de soudure sous atmosphere controlee. En 
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effet, lorsque le capot est pr6alablement depos6 sur le 
support, le passage de gaz entire le capot et le support 
est entrav6 et il n'est plus possible de contr61er avec 
precision I'atmosphSre qui s'etablit dans la cavit6 
form6e par le capot et par le support. Ceci est 
particuliSrement le cas lorsque la cavit6 doit etre 
mise sous vide. 

Une solution partielle aux problemes mentionnes 
ci-dessus est apportee par un syst^me de report de 
capots tel qu'illustre par la figure 4. 

Ce systeme fait appel a une piece de maintien 
intermediaire 26 sur laquelle sont reportes les capots 
10a, 10b, 10c par leur face qui ne vient pas en contact 
avec le support final 12. 

La pi6ce intermediaire 26, equipee des capots 
est introduite avec le support 12 dans une enceinte a 
atmosphere controlee et le scellement ou la bordure des 
capots peut avoir lieu de fagon collective. 

Le proced6 de la figure 4 n6cessite cependant 
des moyens d'alignement 22 de la piece intermediaire 24 
avec le support. De plqs, la pi6ce intermediaire doit 
Stre 61iminee apr6s le report des capots. 

Une autre solution partielle au probleme 
d' encapsulation d'une pluralite de composants, consiste 
^ ne reporter sur le support qu'un unique capot, 
suf f isamment grand pour recouvrir tous les composants 
et de decouper ensuite le capot individuellement autour 
de chaque composant. Cette solution, qui n*est pas 
representee sur les. figures, necessite cependant une 
mise en forme particuliere du support et/ou du capot 
pour former des cavitSs . individuelles autour des 
composants et fait appel ^ des operations de decoupage 
delicates. 
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r ^ri^ A c. \' invention 

^^ L. pr4s.nte Invention a pour but de proposer un 

p„=l^* encapsulation a-un ou ^V^^-^^" ^^/J^^^^ 
*^ : , -F-F-s r«ult6s et contraxntes 

ne "^6sentant pas les difficuites 

ment^nn^es ci-dessus. , 



«...Le prooM* est destine 4 encapsuler 
co^^ants .qui peuvent *tre soit rapport^s - 
eur^Sn substrat, soit directenent .ntegr^s dans 



sur ^un suus»u*.»»-, 

10 sub&at.(puces 41e=tro„iques, capteurs inte^res 

but de I'invention est en particulier de 
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Un but ae + 

proplser un tel proc4d6 qui puisse .tre mis en oeuvre 
danlune enceinte 4 atmosphere contralee depourvue de 
noyS d-alignement de capots sur les composants. 

* on autre but est de proposer un tel precede 
perSane d- aligner ave^ precision et de scelle^ de 
fan* collective un grand nombre de capots au-dessus de 
composants correspondants . 

» pour atteindre ces buts, rlnvention a plus 
pr.ii*n,ent pour objet un proCd* d'encapsulation sous 
at™Sph*re ccntr614e d'au molns un composant par 
scellement d-au «oins un capot sur au moins une zone 
. d- support conprenant le composant . Conformement au 

procMS de !• invention : 

! #*<^ipe au moins run des capot et support de 
mS^ens de scellement entourant une zone correspondant 
aldit composant, et d-au moins une cale en un 
matferiau fusible, 

ol positionne mutuellement le capot et le substrat de 
^brte que le capot soit dispos6 sensiblement en face 
d'une zone correspondant au composant, 
on chauffe 1' ensemble forme par le capot et le 
support dans une enceinte a atmosphere contr61ee a 
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temperature suffisante pour faire fondre la cale 
d#mat6riau fusible. 

De plus, on realise la cale de mat4riau fusible 
avec^une hauteur initiale avant fusion suffisante pour 
^^f*^^®'^ moyens de scellement de relier de fagon 

^^^'M® capot au support, et de fagon A .presenter 
g^auteur apr6s fusion suf fisarament faible pour 

moyens de scellement h 
la foi-s avec le capot et le support. 

; Grace aux cales de mat6riau fusible, il est 
possi|>le de mettre en place et de positionner les 
capoi^ sur le support avant d'lntroduire le support 
dans|l' enceinte ^ atmosphere control^e. 

.|. En effet, les cales 6vitent que I'espace entre 
1® c^ot et le support ne forment une cavite ferm6e et 
^sol|| avant le scellement final. L' atmosphere 
<=o"t^6e, telle qu'un vide par exemple, peut done etre 

6tablie autour du composant. 

'W- ■ 

1^ Les cales peuvent egalement etre raises a profit 
comm^vliaison 61ectrique entre le support et le capot, 
exemple pour la transmission de signaux 
eiecferiques. 

f; Par ailleurs, grace au proc6de de 1 ' invention, 
positionnement mutuel du capot et du support qui 
P®"ti^6tre realise sous atmosphere ambiante n'est pas 
tres<J|:ritique. En effet, le positionnement final et 
peut Stre obt.enu automatiquement par des 
foj^c^de tension superficielle s'exer?ant dans le 
•nateMau fusible lorsque celui-ci est fondu. 

■J^ Le precede de 1' invention peut Stre mis en 
c^POt mais s'av6re particuli6rement 
avantageux lorsqu'un grand nombre de capot s doi vent 
§tre reportes sur un mpme substrat. 
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Selon une mise en oeuvre particuli^re du 
proc6d6/ ies moyens de scellement peuvent comporter un 
cordon de mat^riau fusible susceptible de fondre lors 
du chauf f age . 

5 * Le mat6riau fusible du cordon est de pr6f6rence 

le mSme mat6riau que celui des cales ou un mat6riau 
pr6sentant un point de fusion voisin de celui des 
cales. 

A titre d'exemple, des niateriaux tels que AuSn, 
10 SnPb ou CuSn peuvent etre selectionnes • Ces materiaux 
permettent une hybridation sans flux du capot sur le 
support. 

Ainsi/ lors du chauf f age du capot et du 
support, le mat6riau fusible fond et forme un joint 

15 6tanche entre le capot et le support. 

Selon une variante, les moyens de scellement 
peuvent egalement comporter un cordon en un autre 
mat6riau tel qu'un cordon de colle serigraphie. 

Dans le cas oix les moyens de scellement 

20 comportent un cordon de mater iau fusible, ce cordon 
peut fetre corigu de fagon a presenter une hauteur 
initiale avant fusion inf erieure a la hauteur initiale 
des cales de materiau fusible et une hauteur apres 
fusion, appelee hauteur d' hybridation, superieure S la 

25 hauteur d'hybridation des cales. 

One telle realisation est adaptee en 
particulier lorsque le cordon et les cales sont 
disposes dans un meme plan entre les surfaces en regard 
du capot et du support. 

30 On entend par hauteur d • hybridation d*un 

616ment de materiau fusible la hauteur qu'aurait cet 
element entre le capot et le support apres avoir 6te 
fondu et en 1' absence de contraintes exterieures. 
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Ainsi, la hauteur d' hybridation des cales est dfefinie 
ind6pendainment de celle du cordon et rfeciproquement . 

La hauteur d' hybridation des cales ou celle du 
cordon depend de la quantity de mat6riau fusible mis en 
oeuvre pour la realisation de ces Aliments et de la 
surface d'adh6sion de ces Elements au capot et au 
support . 

A cet 6gard, on peut equiper le capot et le 
support, de plages de reception du materiau fusible en 
un mat6riau mouillable par le mat6riau fusible. 

Les surfaces des plages de r6ception peuvent 
6tre ajust6es en fonction d'une hauteur d' hybridation 
souhait^e. 

L" invention concerne egalement un dispositif 
comprenant un support et au moins un capot susceptible 
d'Stre scell6 au support pour former avec le support au 
moins une cavit6 S atmosphere contr616e autourd'au 
moins un composant. Conform^ment i 1' invention, . au 
moins I'un des capots et supports est 6quip6 de cales 
de mat6riau fusible et d'un cordon d'6tanch6it6 form6 
autour du composant. De plus, avant scellement, les 
cales de mat6riau fusible pr6sentent une 6paisseur 
suffisante pour empecher que le cordon d'etanch6it6 ne 
vienne en contact a la fois avec le capot et le support 
lorsque ceux-ci sont assembles. 

D'autres caracteristiques et avantages de la 
pr6sente invention ressortiront mieux de la description 
qui ya suivre, en reference aux figures des dessins 
annex6s. Cette description est donn6e a titre purement 
illustratif et non limitatif. 
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Rrfeve lir-r-rir*-^"" ries fiaQres 
, — " . J figures l et 2, d^crites, son. des 

coupes sch*n.tlques sl^pUm^s d'un subst«t et d'un 
capot, lUustrant des .tapes successives d'un precede 
5' connu d'encapsulation d-on composant. 

- La figure 3, d*Ji d4cri«, est une coupe 
^i™r,ii*14e d'un substrat et de capots, 
schtoatique simpliEiee Q un „.„c4d6 
. illustrant une mise . en oeuvre ^ du precede 
d-encapsulation appliqu* * Pl"^-" corposants 

" ■ ''^"""i ,,^r. ... d*crite, est une coupe 

sch.n«tique d-un substrat et d'une pi.ce de support 
i„ter..diaire iXlustrant un perfectionnement connu du 

proc6d6 d' encapsulations 

- La figure 5 est une coupe schexnatique 
simplifies d'un substrat de ' support et d'un capot 
simpixt „„«,itif et le proc6de d' encapsulation 

illustrant le dispositif, et J-e 

rie 1 ' invention . 

-La figure 6 ■ est une vue sch^mat.que 
si.plifi*e d. une .face sup*rieure du substrat du 

support, tourn6e vers le capot. 

- La figure T est. une coupe schematxque 
sin.plifi4e dU substrat et du capot de la figure 5, 

aorfes scellement. 

- Les figures 8 et 9 sont ^galeraent des coupes 
sch^matiques simplifi^es du substrat et du capot et 
n^ontrent de. utilisations possibles de cales 
tnateriau fusible coimne liaison electrique. 

• ^■r.r. H' nn mode c ^^ mise en oeuvre de 
30 Description oe raiJ-xee — " ■ [ 

1' invention . • ^ 
ITr^firence 100 de la figure 5 rndique un 

: substrat de support, tel que par exemple une plaquette 
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de mat^riau semi- conduct eur, sur lequel est realise un 
composant 102. 

Le composant 102 peut Stre un circuit 
61ectronique, un capteur microm^canique, tel qu'un 
acc616rom6tre ou encore I'element sensible d'un 
bolom6tre, par exemple, 

Un capot 104 est destin6 a protSger le 
composant 102 des agressions ext6rieures et a raaintenir 
le composant dans une atmosphere contr616e. 

Sur la figure 5, le capot 104 est repr6sent6 
dans un etat ou il est reporte sur le support 100 de 
maniere ^ recouvrir le composant 102, mais o£i il n'est 
pas encore scell6 sur le support. 

Le capot est 6quipe de plages 106a, 108a dont 
la surface est en un materiau mouillable par un 
mat6riau fusible, et qui correspondent a des plages 
similaires 106b/ 108b du support. Les plages 106a, 
106b, 108a, 108b sont form§es par exemple par 
photolithographie dans un empilement de couches minces 
de type titane-nickel-or . 

Les plages 106b du support sont, par exemple, 
sous la forme de pastilles circulaires et sont 
destinees a accueillir des billes de materiau fusible 
110. Les plages 106b pr6sentent par exemple un diametre 
de 80 pm pour accueillir des billes d'un diametre de 
140 ]im. 

La plage 108b du support se presente sous la 
forme d'une bande qui forme un cadre autour de la zone 
comprenant le composant 102. Cette bande est destinee k 
accueillir un cordon 112 de mat6riau fusible. La bande 
pr6sente par exemple une largeur de 40 pm pour 
accueillir un cordon d'une largeur en section de 50 pm. 
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La forme des plages de materiau raouillable 
106b, 108b du support 100 est 6galement visible sur la 
figure 6 qui montre une face sup6rieure du support 
tourn6e vers le capot. 

Les plages mouillables 106a et 108a du capot 
sont de forme similaire et sensiblement superposables 
aux plages correspondantes 106b et 108b du support. On 
observe toutefois que les pastilles formant les plages 
106a du capot pr6sentent un diamdtre sup6rieur a celui 
des pastilles formant les plages 106b sur le support. 
Le rSle du diamfetre sup6rieur des pastilles du capot 
est expliqu6 dans la suite du texte. 

Dans I'exemple de la figure, les billes de 
mat6riau fusible 110 et le cordon 112 sont disposes sur 
le support . Le materiau fusible peut fetre un d6p6t de 
soudure AuSn form6 i t ravers un masque, non repr6sente, 
selon une technique de s6rigraphie, d' Evaporation ou de 
croissance 61ectrolytique, par exemple. 

A titre de variante, le cordon et/ou des billes 
de mat6riau fusible peuvent 6galement etre disposes 
initialement sur le capot. Dans ce cas toutefois, le 
diamfetre des pastilles de reception des billes sur le 
capot est de pr6f6rence inferieur A celui des pastilles 
correspondantes du support. 

La figure 5 montre que le diametre des billes 
de mat6riau fusible 110 est choisi' suffisant pour 
empScher le cordon d'Stre en contact avec la plage 108b 
de materiau mouillable du capot. Les billes 110 forment 
ainsi des cales de support du capot. 

Un espacement not6 h est m6nag6 entre le cordon 
112 et le capot. Get espacement permet d'etablir une 
atmosphere contr616e dans une cavit6 114 d6finie autour 
du composant par le capot, le support et le cordon. 
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A titre d'exemple, les billes et le cordon 
peuvent §tre congus pour pr6senter respectivement des 
hauteurs initlales avant soudure de 70 pm et 28 ]m. 
L'espacement h est alors de h» (70-28) =42 ]xm, 

Ainsi le capot peut §tre mis en place sur le 
support avant 1' introduction de I'ensemble de la 
structure dans une enceinte & atmosphere contr616e. 

La figure 7 montre l'6tat du dispositif apr6s 
le scellement du capot sur le substrat. Le sceliement 
est r6alis6 en portant le materiau fusible a une 
temperature superieure ou egale a sa temp6rature de 
fusionV par exemple de I'ordre de 300*'C. 

La temperature de fusion peut encore etre 
r6duite en remplagant AuSn par SnPb, 

Lorsque les billes 110 fondent sous I'effet de 
la chaleur, le capot s*affaisse et le joint 112,. 
egalement fondu/ vient se souder sur la plage de 
mat6riau mouillable 108a du capot. Ainsi, la cavite 114 
est seel lee. 

Les billes 110 viennent egalement se souder sur 
les pastilles formant les plages de materiau mouillable 
106a dii capot. Le diametre de ces pastilles peut etre 
choisi de telle fagon que la hauteur d' hybridation des 
billes 110 soit inf^rieure k la hauteur d' hybridation 
du cordon 112, Ainsi, il est possible de garantir avec 
une miBiileure s6curite I*6tanch6it6 de la cavit6 114. 
Dans l*exemple illustr6, le diametre jdes pastilles 106a 
du capot est, a cet effet, choisi supSrieur au diametre 
des pastilles 106b du support 100. 

Un effet de tension superf icielle dans le 
mat6riau fusible fondu permet de parfaire I'alignement 
du capot par rapport au support. Ainsi, un 
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p„l.ionne.ent initial du capot rapid, et reXative„ent 
peu pticis (tXO wm) peut :*tre autoris6. _ 

La desoriptioa qui pr4c4de eoncerne, a titre 
d.exeBple, i. report d'un ,euX capct au-des.us d'un 

='"^=°°::r.;i.. -~io„ , s.appli^ue 

"-:j::rter:ur r Trtrt: . 

tallies 6gales ou diffferentes su 
con-prenant une Plurality de co,^osants identiqu.s ou 

di«.rents. Ces capota peuvent *tre mis - Pl— et 
positio„n*s avant l- introduction du support dans une 
enceinte 4 atmosphere oontraUe. L-enceinte peut axns. 
„re dipourvue de moyens de positionnement et 

d'alignement des capots. 

Dans in e«mple particulier oH le composant est 
„„ capteur de bolo«4trie, le capot, peut .tre en un 
^^*ri.u transparent, notan«.ent au rayonnement 

infrarouge. . .^.r^ti, 

be plus, le proc6d« de rinventxon est adapte 

au traitement simultan* d-une pluralit* de 

. La figure 8 montre un dispositif sen^lable au 
dispositif de la figure 7, dans lequel les cales 110 

un mat^riau fusible conducteur *lectrique, sont 
„tilis.es co™.e des *l^ents , de, liaison eiectr.que 
25 entre le support 100 .t le capot 104. 

les cales 110 sont form^es sur des plages 106b 
realisies en un «at*riau „ouillable. egalement 
conducteur ^lectrique, et oonnectees au noyen de 
liaisons eiectriques 118 ^ des coraposants du support 
30 100. Dans l'e«mpl. de la figure 8. les plages de 
connexion sont reli*es au composant 102. 

par ailleurs, les. plages de connexion 106a du 
capot, «ectriquement conductrlces, sont connectees ^ 
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des plots de contact externes 122 affleurant sur une 
surface sup6rieure libre du cappt. La liaison 
61ectrique entre les plages de connexion 106a et les 
plots 122 est assur6e par des voies m6tallis6es 124, ou 
5 "vias" traversaht le capot. 

Les plots de contact externes 122 peuvent ainsi 
Stre utilises coirane bornes d' alimentation de composants 
du support ou comme bornes d' entree/sortie 
d ' informations . 

iO A titre de variante, la figue 9 montre une 

autre realisation . possible du dispositif dans lequel 
les cales de mat6riau fusible sont utilisees pour 
connecter des composants situes sur le support avec des 
composants situes sur le capot. 
15 Dans I'exemple de la figure, le composant 102 

du support est relie a un autre composant 130 situ6 sur 
la face du capot tourn^e vers le support 100. La 
. connexion est assiiree successivemfent par une liaison 
interne 118, une plage de connexion du support 106b, 
20 une cale 110, une plage de connexion 106a du capot et 
une couche m6tallique 132 d6pos6e ^ la surface du capot 
tourn6e vers le support. 
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REVENDICATIONS 

1. Proced6 d' encapsulation sous atmosphere 
contrei6e d'au moins un composant (102) par scellement 
d'au mpins un capot (104) sur au liioins une zone d'un 
support (100) comprenant le composant^ caract6ri36 en 
ce que : 

- on 6quipe au moins I'un des capot et support de 
moyens de scellement (112) entourant une zone 
correspondant audit composant, et d'au moins une cale 
(110) en un materiau fusible, 

- on positionne mutuellement le capot et le substrat de 
sorte que le capot soit dispose sensiblement en face 
d' une zone correspondant au composant, 

- on chauffe 1' ensemble forme par le capot et le 
support dans une enceinte ci atmosphere controlee a 
une temperature suffisante pour faire fondre la cale 
de materiau fusible, 

et dans lequel on realise la cale de materiau fusible 
(110) avec une hauteur initiale avant fusion suffisante 
pour empecher les moyens de scellement (112) de relier 
de fagon etanche le capot au support, et avec une 
hauteur apres fusion suffisamment faible pour permettre 
un contact etanche des moyens de scellement (112) k la 
fois avec le capot et le support. 

2. Precede selon la revendication 1, dans 
lequel les moyens de scellement (112) comportent un 
cordon de mat6riau fusible susceptible de fondre lors 
du chauffage. 

3. Proc6d6 selon la revendication 2, dans 
lequel le cordon de materiau fusible presente une 
hauteur initiale avant fusion inferieure a la hauteur 
initiale de la cale de mat6riau fusible et une hauteur 
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apr^s fusion, appeUe hauteur d' hybridation, sup6rieure 
^ une hauteur d' hybridation de la cale. 

4 Proc6d6 selon la revendication 3, dans 
lequel on 6quipe le capot et le support de plages 
5 (106a, 106b, 108a, 108b) de reception du materxau 
fusible, en un mat4riau mouillable par le materxau 
fusible. 

5. Proc4d6 selon la revendication 1 ou 2, dans 
lequel le iaat6riau fusible est choisi parmi AuSn, SnPb, 

10 CuSn. 1 • ' 

6 Proc6d6 selon la revendication 1, applique a 

la realisation d'un dispositif comprenant sur un mSme 
substrat des capots de tailles diff6rentes. 

7. Proc6d6 selon la revendication 1, dans 
lequel le composant est un composant ^lectronique . 

8 Proc6d6 selon la revendication 1, dans 
lequel le composant est un d^tecteur bolometrique et 
dans lequel le capot est en un mat6riau transparent au 
rayonnement infrarouge. 

9. Proc6d6 selon la revendication 1, dans 
lequel on traite simultanement une pluralite de 
supports associ6s chacun a au moins un capot. 

10 Dispositif comprenant un support (100) et 
au moins un capot. (104) susceptible d'etre scell^au 
,5 support pour former avec le support au moins une cavit6 
(114) ^ atmosphere controUe autour d'au moins un 
. composant (102), caract^ris. en ce qu'au moins I'un des 
capot et support est .quip, d'au moins une^cale 110 
de materiau fusible et d'un cordon d'.tanchexte (112) 
30 forme autour du composant, et dans lequel, avant 
scellement, la cale de materiau fusible pr^sente une 
epaisseur suffisante pour empecher que le cordon 
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d«6tanch6it6 (112) ne vienne en contact k la fois avec 
le capot et le support lorsque ceux-ci sont assembles. 

11. Dispositif selon la revendication 10, dans 
lequel au moins une cale est en un mat6riau fusible 
5 61ectriqueinent conducteur et utilis6e coirane 61fement de 
liaison 61ectrique entre le support et le capot. 
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